Solution for researching

Prensa Térmica Automatica De 20 Toneladas 500X500Mm Tipo
Split Com Controle De Temperatura Pid Programavel

Numero do item: XP43

introducao

Prensa térmica profissional tipo split de 20
toneladas com placa de 500x500mm,
aquecimento controlado por PID de 7kW até
300°C e regulacao automatica de pressao. ldeal
para prensagem de polimeros, laminacdo de
compdsitos e fabricacao de eletrodos para
baterias em ambientes de laboratério ou piloto.
Design robusto tipo split garante confiabilidade
de longo prazo.

Saiba mais

rlEee Beneficio Principal

Prensagem de Chapas e  Moldagem por compressdo de termoplasticos (PE, PP, PVC, PVDF) em
chapas grandes e uniformes para posterior fabricagao ou teste.

Filmes de Polimero

Prensagem a quente de pré-impregnados de fibra de carbono, fibra de
vidro ou aramida para componentes estruturais em aeroespacial,

Consolidagao de

Laminados Compdsitos . ; ,
automotivo e equipamentos esportivos.

PCBs Multi-Camada e Laminagao de PCBs rigido-flex, aplicacdo de coverlay e unido de substratos

Eletronica Flexivel flexiveis para eletronica impressa.

Calandragem de

Curagem e Vulcanizagdo Vulcanizagao por prensa de chapas de silicone, EPDM e outras borrachas
de Elastomeros para juntas, componentes médicos ou vedagdes industriais.

Fabricagéo de Filmes Prensagem a quente de membranas de troca protdnica, camadas de
difusdo de gas e meios de filtragdo para aplicagées de energia e agua.

Finos e Membranas

Sintese e Teste de
Materiais em P&D

Prensagem de Pés
Ceramicos e Metalicos verdes para sinterizagéo.

Vidro Laminado e

Densificagdo e calibragdo de espessura de anodos e catodos de bateria de
Eletrodos para Baterias fon-litio, bem como eletrodos de supercapacitores.

Prensagem a frio ou morno de pds ceramicos ou metdlicos em corpos

Prensagem a quente assistida a vacuo de vidro laminado ou filmes
Materiais Transparentes condutores transparentes para dispositivos 6pticos ou eletrénicos.

Fornece chapas livres de bolhas e vazios com espessura e acabamento
superficial precisamente controlados em toda a area de 500x500 mm.

Rampas de temperatura precisas e pressdo uniforme garantem fluxo
completo da resina, molhagem dtima da fibra e controle do teor de
vazios.

O tamanho grande acomoda o processamento de painéis inteiros,
minimizando empenamento e garantindo adesao entre camadas com
transferéncia de calor uniforme.

Perfis consistentes de pressao e temperatura aumentam a densidade
do eletrodo, melhoram o desempenho eletroquimico e estendem a vida
util do ciclo.

A placa grande permite a curagem em lote de multiplas pecas ou
moldes de grande area, com reticulagéo uniforme e minima contragao
pés-cura.

Controle sensivel e de baixa forga evita a ruptura do filme enquanto
alcanca a porosidade, espessura e caracteristicas superficiais
desejadas.

Preparacao de amostras para testes mecanicos, desenvolvimento de novos  Ciclos programéveis e compatibilidade com glovebox permitem
compdsitos e validagao de processos em escala piloto.

experimentagdo sistematica sob atmosferas controladas.

A distribuicdo uniforme de pressédo em grandes matrizes garante
densidade consistente nos compactados verdes, reduzindo defeitos
pés-sinterizagdo.

A distribui¢do uniforme de presséo evita distorgdo dptica, enquanto a
temperatura precisa previne danos a revestimentos delicados.

Especificagao

Modelo XP43
Configuragéo Prensa Térmica Automatica Tipo Split
Forga Maxima 0 - 20 toneladas métricas

Estrutura mecanica principal separada do gabinete de controle elétrico

Manutencéo de pressao automatica em malha fechada com
compensagao
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Dimensdes da Placa 500 mm x 500 mm Aco endurecido, retificado com precisao

Abertura de Luz do Dia 220 mm Ajustével; acomoda varias alturas de ferramentas

Temperatura Maxima de
P N =300 °C Controlador programéavel PID com estabilidade de =1 °C
Operagao

Poténcia de Aquecimento 7000 W (7 kw) Aquecimento de placa de dupla zona

Resfriamento a ar natural; Resfriamento a dgua recirculante

Método de Resfriamento Resfriamento a dgua requer chiller externo (n&o incluido)

opcional
Corrente nominal aprox. 32 A; requer tomada industrial dedicada o
Requisitos Elétricos AC 220V, 50 Hz, monofasico . : [P o fnaustrt : "
disjuntor
Peso 560 kg Peso liquido
Dimensdes Gerais (aprox.) 1005 mm (L) x 807 mm (P) x 1200 mm (A) Consulte desenho de fabrica para layout exato

info@kindle-tech.com | https://kinteksolution.com


mailto:info@kindle-tech.com
https://kinteksolution.com?utm_source=pdf

